附件一：                 报名确认表
	培训名称
	2024年灌封胶及结构胶技术培训班

	企业*
	

	经营产品*
	（限填3种，将录入通讯录中）

	通讯地址
	
	邮  编
	

	参训代表
	姓  名
	职  务
	手  机
	电子邮箱

	详细信息*
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	参训费用*
	
	7月12日前汇款
	7月12日后汇款

	
	灌封胶及结构胶培训
	3500元/人
	3800元/人

	
	三人及以上团体相应再减200元/人

	
	___万___仟 __佰__拾 ___元  ￥：______元
（含会费、餐饮，不含住宿，汇款注明：压敏胶培训）

	付款方式
	户  名：
北京国化新材料技术研究院有限公司
开户行：
中国建设银行北京秀园支行
账  号：
11050138860000000252

	住宿信息*
	

	
	豪华大床 350 /晚（含早）＿＿间；豪华双床 350/晚（含双早）＿＿间; 填数字0、1或2或3  
（签到时间7月30日，培训时间7月31-8月2日全天） 住宿时间：＿月＿日至＿月＿日  共＿天
（因培训会议人数较多，房间有限，未提前支付培训费的，住宿请自行安排。会务组仅负责提前预留房间，房费与酒店直接结算，预留房间截止日期7月25日)

	会务组
	金乐乐  17702782950微同  jinlele@acmi.org.cn
冯  鹏  13261313676微同  fengpeng@acmi.org.cn

	提示：*为必填项；参会单位请把报名表Email至会务组（以上一人即可），以便制作通讯录等资料；
*发票：专票□          普票□
*开票资料：



附件二：暂定议题
灌封胶基础理论与行业概况
灌封胶在电子行业的应用研究
灌封胶在新能源汽车领域的应用研究及案例分析
LED 封装用环氧树脂、有机硅灌封胶的选用及配方设计
光伏组件用灌封胶及结构胶应用及案例分析
导热灌封胶的性能影响因素及研究进展
电子及新能源用有机硅灌封胶配方设计及应用
各种填料对有机硅灌封胶的性能影响分析
双组份聚氨酯导热灌封胶的配方设计及应用
电子用聚氨酯灌封胶的制造工艺及应用分析
环氧树脂灌封胶的制备及性能影响因素分析
结构胶基础理论与行业概况
建筑结构胶配方设计及粘接原理、测试方法及工程案例
建筑用硅酮结构胶的配方设计及应用
硅酮结构胶施胶工艺及性能影响因素
硅酮结构胶在装配式建筑领域的应用
消费电子用丙烯酸酯结构胶性能及影响因素分析
丙烯酸酯结构胶在消费电子及新能源汽车中的应用
环氧树脂结构胶的制备与应用
建筑用环氧结构胶成型工艺案例分析
环氧树脂结构胶在风电领域的应用
灌封胶及结构胶的设备及仪器分析鉴定


